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RAN5 协议一致性测试例的实现和仿真验证。 

预期成果： 

1.测试例设计的理论研究技术报告 ； 

2.3GPP RAN5 的协议一致性测试例文稿 ； 

3.协议一致性测试用例的实现和仿真系统； 

 

（3）2014ZTE04-04 非接触式的光电标签（OEID）（前瞻类） 

研究方向：对 OEID 的技术进行深入研究，主要的技术方向是选择合适的太阳能电池以及锂

电池储能芯片，和 LED 及电芯片将其集成在一起，成为一个可控的无源光电标签。 

预期结果： 

1.突破 OEID 标签小型化关键技术； 

2.制作 OEID 标签，即将太阳能电池、蓄电池及 LED 和电芯片的单片集成； 

3.配合读写头一起进行标签的读写试验系统； 

备注 2：申报路径 

http://www.zte.com.cn/forum/application/ 
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